
东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 

（2024 年 5 月 21 日-5 月 22 日） 

证券代码：东芯股份                                  证券简称：688110 

投资者关系活

动类别 

 

 特定对象调研        □ 分析师会议 

□ 媒体采访            □ 业绩说明会 

□ 新闻发布会           路演活动 

 现场参观            电话会议 

其他（）  

参与单位名称 
华泰资管、华西证券、华金证券、广发基金、国盛证券、长江自营、汇

丰晋信基金、中泰证券、开源证券、甬兴证券、东方证券 

活动时间 2024 年 5 月 21 日、5 月 22 日 

活动地点 反路演、公司会议室 

上市公司接待

人员姓名 

董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 

证券事务代表：黄沈幪 

投资者关系：王佳颖 

投资者关系活

动主要内容 

介绍 

一、 公司近期经营情况介绍 

公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的

经营情况。 

二、 交流的主要问题及答复 

1、请问公司在 SLC NAND 领域的优势和机遇有哪些方面？答：从市场

来说，SLC NAND 作为 NAND Flash 的细分市场，目前三星已经正式宣

布退出 SLC NAND 的市场，其他的国外大厂像美光、凯侠、西部数据、

海力士等我们判断也会逐步推出这个市场，他们会更关注于更大容量的

如 3D NAND 的市场。我们相信随着国外大厂的逐步退出，我们也有机

会进一步提升我们在 SLC NAND 的市场份额。从公司自身产品来说，公

司的 SLC NAND 产品优势明显，一方面是我们在产品的品类齐全，1.8V、

3.3V 的不同电压，串口、并口的不同接口，我们都能为客户提供。另一

方面是产品的高可靠性优势，公司的 SLC NAND 可以满足客户在不同

应用领域及应用场景的需求，产品适用温度可达到-40°C~105°C，可擦

写超十万次。目前公司 SLC NAND 对于海外大厂的产品能做到 PIN to 

PIN 的替代。2、公司目前封测厂有哪些？答：公司已经与宏茂微、华润

安盛、南茂科技、AT Semicon 等境内外知名封测厂建立了稳定的合作关

系。3、公司未来是否考虑接洽更多的晶圆厂和封测厂？答：公司目前已



经打造了具有“本土深度、全球广度”的供应链体系。未来如有合适的机

会，公司也将积极拓宽供应链体系，寻求更多的合作机会。4、公司车规

的产品目前进度如何？答：车规产品研发进度方面，公司 SLC NAND 

Flash、NOR Flash 以及 MCP 均有产品通过 AEC-Q100 测试，将适用于

要求更为严苛的车规级应用环境。公司正在积极进行客户端的产品导入

工作。公司已有产品向境外知名的一级汽车供应商（Tier1）销售。5、公

司车规级的 NOR 进度如何、可以应用在哪些领域？答：我们已经有 NOR 

Flash 产品通过 AEC-Q100 认证，主要用在仪表板、仪表组、信息娱乐系

统和高级驾驶辅助系统(ADAS)等领域。即时启动(instant-on)是汽车仪表

板的功能需要，NOR Flash 因其可以在芯片内直接执行程序的特点，在

该领域有较大的应用空间。 

日期 2024年 5月 23日 

 
 


